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CEDEC＋KYUSHU2018 実⾏委員会

スポンサープログラムのご案内
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イベント概要

催事名 CEDEC+KYUSHU 2018

コンセプト
九州・アジアで学ぶコンピューターエンターテインメントの最先端と未来
〜コンテンツ産業からサービス産業まで知⾒が拡がるCEDEC+〜

開催⽇ 2018年12⽉1⽇（⼟）

会場 九州産業⼤学 1号館 １Ｆ〜3Ｆ

参加⼈数 2,000名⽬標 ※昨年実績/約1900⼈

参加費⽤ 詳細は後⽇お知らせいたします。

主 催
CEDEC+KYUSHU 2018 実⾏委員会
株式会社レベルファイブ / 株式会社サイバーコネクトツー / 株式会社ガンバリオン
九州産業⼤学 芸術学部 / CESA CEDEC運営実⾏委員会

共 催 ⼀般社団法⼈コンピュータエンターテインメント協会 （略称・CESA）

後 援 福岡市
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スポンサー・出展プラン内容

「CEDEC+KYUSHU 2018」 では、本カンファレンスをより盛⼤なものにする為に、ご参加、ご協賛を頂ける企業様及び団体様を
募らせて頂いております。今回は５種類のメニューをご⽤意いたしました。ぜひご検討くださいますよう、お願い申し上げます。

※セッションプランは先着順とさせていただきます。★ インタラクティブセッションについて ★
会場内に決まった広さの展示スペースを設け、発表内容の掲示及びデモンストレーションをして頂く形式です。

講演形式のセッションでは実現出来ない来場者とのコミュニケーションや技術の体感を基軸とした展示等を取り扱
うセッションとなります。
※レギュラーセッションは2枠までインタラクティブセッションに変更可能です。

ご希望の方は事務局までお問い合わせください。

ダイヤモンドスポンサー
（100万円）

プラチナスポンサー
（40万円）

セッションプラン
（20万円）

※プラチナスポンサーオプション
※レギュラーセッション5社

※インタラクティブセッション1
社

ゴールドスポンサー
（25万円）

トートバッグ
チラシ封⼊プラン

（10万円）

バナー・ロゴ協賛
(2万円)

申込企業枠 3社 6社 6社 8社 制限なし 制限なし
展⽰ブースのご提供 ○ ○ ○
セッション間の広告スライド表⽰ ○（1分） ○（30秒） ○（15秒）
⼊場パスへのロゴ掲載 ○ ○
講演セッション ○（60分） 〇（60分）
パンフレットへの紹介記事掲載 ○ ⼤ ○ 中 ○ ⼩
⼊⼝設置ボードへのロゴ掲載 ○ ⼤ ○ 中 ○ ⼩

各種プロモーション媒体
（Web・パンフ等）へのロゴ掲載 ○ 極⼤ ○ ⼤ ○ 中 ○ ⼩

配布物封⼊後受付で配布
※事前にお受け取り※1種 2000部 ○（2種） ○（1種） ○（1種） 〇（1種）

配布物の会場設置
※⾃社にてお持ち込み ○ ○ ○ 〇 ○

参加招待枠 ○ 20名様 ○ 10名様 ○ 5名様 〇2名様 ○ 2名様
会場バックパネルロゴ掲載 ○

Developers' Night
(懇親会）バックパネルロゴ掲載 〇
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スポンサープラン掲載・配布物イメージ

■⼊場パスへのロゴ掲載 ■⼊⼝設置ボードへのロゴ掲載 ■配布物封⼊後受付で配布

※前回実績より
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ダイヤモンドプラン バックパネルロゴ掲載イメージ

・会場内設置のバックパネルにロゴを掲載いたします

※前回実績より
※パネルはイメージです。

ダイヤモンド
スポンサー対象
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ダイヤモンドプラン追加オプション概要01

・受講者、講演者、関係者に配布するトートバッグにロゴを掲載いたします

・本アイテムは1社限定となります。

ダイヤモンド
スポンサー対象

■ロゴ掲載トートバッグ

■仕様
・材質︓コットン
・サイズ︓w260 h330(mm)
・カラ―︓1C
販売価格︓¥800,000(×2500個)

※イメージ

COMPANY
LOGO



7

ダイヤモンドプラン追加オプション概要02

・受講者、講演者、関係者に配布するネックストラップにロゴを掲載いたします

・本アイテムは1社限定となります。

ダイヤモンド
スポンサー対象

■ロゴ掲載ネックストラップ

販売価格︓¥650,000(×2500個)

■仕様
・材質︓ナイロン
・サイズ︓w15 h900(mm)
・カラ―︓1C

※イメージ
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前年開催実績

■スポンサー⼀覧（順不同） 参加企業全34社
○ダイヤモンドスポンサー/参加枠3社
株式会社バンダイナムコエンターテインメント 様 / 株式会社Cygames 様
エピック・ゲームズ・ジャパン 様

○プラチナスポンサー/参加枠6社
ユニティ・テクノロジーズ・ジャパン合同会社 様 / オートデスク株式会社 様 /株式会社モリサワ
株式会社DMM.com 様 / 株式会社 Project White 様 / 株式会社ボーンデジタル

○ゴールドスポンサー/参加枠8社
シー・エフ・デー販売株式会社 様 / 株式会社スパイス 様 /  GMOクラウド 様 / 株式会社モノビット 様
株式会社CRI・ミドルウェア 様 / SCSK株式会社 様 / Havok株式会社 様
株式会社バンダイナムコエンターテインメント

○アジアブース協賛/参加枠7社 ※今回アジアブース協賛プランは除外となります。
株式会社サファイアート 様 / Glow Production 様 / Mine Loader  Software 様 / Edge Art 様 ラクシャ・デジ
タル・ジャパン 様 / 株式会社ファーストリソース 様 / 株式会社アウタースペース

○バナー・ロゴ協賛/参加枠10社
学校法⼈⿇⽣塾 ASOポップカルチャー専⾨学校 様 /ポールトゥウィン株式会社 様 / 株式会社⽇本HP 様
インクレディビルドジャパン株式会社 様 / 株式会社SHIFT 様 株式会社ディー・エヌ・エー 様 / 株式会社fuzz 様
福岡県Ruby・コンテンツ振興会議 様 / 福岡デザインコミュニケーション専⾨学校 様
ケーアールケープロデュース株式会社 様
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お問い合わせはCEDEC+KYUSHU2018実⾏委員会へ

■お申込みについて
お申込みのご希望や出展に関するお問い合わせは
下記よりお問い合わせください。

CEDEC+KYUSHU2018実行委員会 スポンサー担当窓口
株式会社サイバーコネクトツー 企画課広報 入部 春彦、中藤 和晃
TEL： 092-483-5848 FAX： 092-415-4440 e-mail：h_iribe@cc2.co.jp


